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D. Jaime Moret Lledd, D. José Mateu Sebastid y D. Juan Mitjans
Mitjens, los tres de nacionalidad espafiola, establecidos en Vila-
france del Penedés (Provincia de Barcelona), calle Amalis Soler
nes. 121/123, solicitan registrar una Patente de Invencién, por
20 afios, para Espafia y sus Provincias de Ultramar, gue se refiere
g: "PERFECCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE ENVASADO POR MOILDEO AL VA~

c¢Ion,

El objéto de la presente solicitud de Patente de Invencién lo
constituye un determinado perfeccionamiento introducido en el sis-
tema de envasado por moldeo al vacfo, que ofrece la gran ventaja
de simplificar la operacidén y aumentar la produccidén, reduciendo
su coste, al no tener que emplear, como hasta ahora, la placa de
cartén perforado y quimicamente preparado para efectuar el vacifo
a tra;és de la misma, pudiendo ser susiitufdo dicho soporte por
cualguier tipo de cartdén, sin perforar ni encolar.

El sistema de envasado por moldeo al vacfo, hasta ahora prac-
ticado, consiste en recubrir, con wna ldmina de material termoplés-
tico, las piezas, objetos u otro tipo de artfculos a envasar, los
cuales se disponen sobre una placa de cartén o material similar,
convenientemente preparads con un adhesivo, para que, a través de
la misma, pueda ejercerse la accidén de vacfo que provoce la adapta-
cién de la ldmina termopldstica sobre las piezas u objetos dispues-
tos encima de la referida plancha de cartén a la que se adhiere la
ldmina de material termopldstico, que se conforma segin el relieve
de las piezas u objetos dispuestos sobre la placa de cartén, por
debajo de la cual se efectda la aspiracién mediante un motor y
cémara de vacfo, previo calentamiento de la 1émina contfnua de

material termopldstico, que se dispone sobre la cémara de vacfo y
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se mantiene tensa, en posicidén horizontal, mediante un marco de
retencién provocdndose el reblandecimiento de la lémina termoplés—
tica por el calor suministrado por una cdmara calefactora, dig-
puesta en forma desplazable sobre la ldmina termopldstica.

Este sistema de envasado adolece del inconveniente de que la
plancha de cartdn sobre la que se disponen las piezas w objetos a
envasar, deve ser perforada para permitir el vacfo a través de 1la
misma, o de sus poros y estar quimicamente preparada por la cara
que ha de recibir la lémina ﬁermoﬁléstica, para que &sta se adhiera
sobre el cartén y se cierren sus poros.

Otro de los defectos que presenta el sistema de en#asado a
que nos estamos refiriendo, estriba en que el cartén preﬁarado con
el adhesivo, al apilarlo en el almacén y por efecto del calor am-
biental, se adhieren las placas entre sf, que se estropean con fa-
cilidad al intentar despegarlas.

Otra dificultad gue presenta el empleo de placas de cartdén
guimicemente preparado, consiste en que la capa de adhesivo tﬁba
los poros del cartén y cuando, por con#eniencias de esta clase de
envese, el cartén ha de ser muy grﬁeéd, la aspiracidén a iravés del
mismo se hace diffcil con las ndquinas aspiradoraé ﬁormales.

'La placa de cartén lleva textos y figuras imprésas alusivos
al pro&uoto envasado y despues de 1mpr1m1rlo se ha de preparar qui—
mloamente, lo que representa una segunda opera016n, que eleva el
coste del envase,

Bl espesor de las placas decartdn.no es s1empre congtante y al
eacolarlo, la distribucidn del adhe51vo medlante rodillos no resul-
ta wniforme y la ‘capa queda dlscant{nua, por 1o cual la adherenc1a
de la 14mina de pldstico no es perfecta.'

Para salvar los defectos men01onados se ha ideado ev1tar 1a
perfora016n y preparacidn quimlca de las placas de cartén, sustitu—
yéndolas por placas de cartdn nmomal y corrlente, con porosidad
suficiente para permltlr la accibn de vacio a través de las mismas
v efectuar la preparacldn quimlca sobre 1a pelicula 0 1ém1n° de
cloruro de polivinilo (P.V.C.), que normalmente se emplea para re- 7
cubrir, por moldeo al vacfo, los obaetos a envasar, la cual es tra-

tada previemente, por la cara que ha de guedar enfrentada con el
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a base de copolimero de esteres acrflicos y copolimero de cloruro.

de wvinilo,
Dicha capa de copolimeros es distribulda sobre la 1lédnmine de

P.V.C. por Eualquier sistema de aplicacién adecuado, tal como la
serograffa, para lograr una dispersién uniforme, efectudndose di-
cha distribucidén a una temperatura que no puede acceder de los
602 C.

A medida que la ldmina de P.V.C., ha recibido el recubrimien~
o de copolfmeros, es secada por aire caliente, o bajo la tempera—
ture ambiente, o mediante secadores eléctricos, siendo seguidamen-
te bobinada la pelfcula asi preparada, quedando liste para el uso,
como si se tratase de una lémina termoplédstica normal.

Debido a la preparacidén antedicha, la ldmina o pelfcula que
presente la caras que ha de acoplarse a la plancha de cartén, prepa-
rada con la incorporacidn de la capa de copolimeros, se adhiere al
mismo, por efecto de la temperatura de reblandecimiento a que estd
sometida durente el proceso de moldeo por vacfo, que se efectda a
través de la porosidad propia del cartén, que no precisa ninguns
preparacién previz, como venia efectudndose hasta ahora.

Con este perfeccionamiento se evita que la pelfcula termopléds-
tica, preparada segin el invento, se adhiera sobre sf misma, duran-
te el almacenado.

La Patente de Invencidn, por: "PERPECCIONAWIENTO EN BL SISTENA
DE ENVASADO POR MOIDEC AL VACIO", cuyo privilegio de explotacidn en
Bgpafia y sus‘Provincias de Ultramar se solicita por un periodo de
20 efios, deberd recaer sobre las particularidades que se concretan
en las giguientes, -

REIVINDICACIONES
18,~ "PERFECCIORAMIENTO EN EL SISTEMA DI ENVASADO POR MOILDEQ AL

VACIO", caracterizado por el hecho de que le ldmina termopléstica,

generalmente de cloruro de polivinilo, gue se emplea pare recubrir,
por moldeo al vaclo, los objetos a envasar, es prevismentie tratada,
por la cara que ha de quedar enfrentada con el cartén que constitu~
ye la piaca del envase, mediante una composicidn quimica 2 base de
copolimero de esteres acrilicos y copolimero de cloruro de vinilo,

la cual es distribufde por cualquier sistema de aplicacidn adecuado,
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95 efectuéndose dicha distribucibn uwniforme & una temperatura que no
puede acceder de los 602 C., procediéndose‘seguidémente al secado
de le ldmina as{ preparads, pera ser bobinada, quedando lista para
el uso como sf se tratase de una ldming teﬁmopléstica nofmal, pero
con la particularidad de gue, debidé al fratamiento‘dado a dicha
100 ldmins termopldstica, el cartdén a trévéS'del cual se efectda el
vacfo para moldear las piezas u objeltos sobre el mismo, no ha de
ser pérforado, ni preparado guimicamente para lograr la adherencia
de la ldmina termopléstica sobre”el mismo, bajo ‘el efecto del calor
que moldea dicha lémine, pudiéndose emplesr un’ cartén normal, que
105 al no llevar adhesivo, puede apilarse éin beligro de que se peguen
las placas entre si durante el almacenado,
28 .~ "PERPECCIONAMIENTO EN EL SIS TENA DE'ENVASADO POR "MOIDEO AL
VACIO"ow Tal como se ha deécrito en lafpreseﬁte memoria:
Congte de cuatro hojas foliadas y mecahografiadas por una sola
cara.,
Barcelona a, 4 SET 1973
P.A. de D. Jaime Moret Lledd,
D. José Mateu'Sébastié ¥

D. Juen Mitjans Mitjans
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